第７回　三菱マテリアル・早大理工学術院　産学連携セミナー
2008年に三菱マテリアル株式会社と産学連携に係る包括協定を締結して以来、その活動の一環として、毎年ホットなテーマで連携セミナーを開催して参りました。
今年のテーマは「次世代を担うセンサー材料技術応用の最先端」です。
皆様、奮ってご参加くださいますようお願い致します。
	会期
	２０１４年１１月１４日 (金) 14:00～17:20

	場所
	早稲田大学西早稲田キャンパス６２号館１F大会議室（62W-1-07）
(http://www.sci.waseda.ac.jp/campus/index.html)

	セミナー内容

	時間
	演題
	講演者 (敬称略)

	
	14:00-14:05


	開会挨拶


	早稲田大学理工学術院

教授　山﨑　淳司



	
	14:05-14:50

	ダイヤモンド表面を利用したバイオセンサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	早稲田大学理工学術院

教授　川原田　洋


	
	14:50-15:35

	電子制御モータ時代を招来した薄膜ホール素子開発と応用


	豊橋技術科学大学　特命教授／公益財団法人野口研究所　

学術顧問　柴﨑　一郎


	
	15:35-15:45

	コーヒーブレイク


	

	
	15:45-16:30
16:30-17:15


	３次元ナノ構造体を用いた高感度・迅速なバイオセンサー開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

半導体特性を示す金属窒化物薄膜を用いた温度センサー

	東京大学大学院　工学系研究科　教授　高井　まどか

三菱マテリアル株式会社

中央研究所　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ　中村　賢蔵


	
	17:15-17:20
	閉会挨拶
	三菱マテリアル株式会社

中央研究所長　黒光　祥郎

	座長
	14:05-15:35
	
	早稲田大学

名誉教授　堀越　佳治

	
	15:45-17:15
	
	早稲田大学理工学術院

教授　不破　章雄

	対象
	本学学生・教職員、三菱マテリアル(株)関係者

	定員
	１００名程度（原則として受付先着順といたします）

	締切
	２０１４年１１月７日 (金)（目安、以降応相談）

	参加費
	無料

	備考
	終了後、懇親会 (17:30～19:00) を６２号館１F中会議室（62W-1-08）にて開催（会費無料）



申込・問合せはこちら


早稲田大学理工センター研究総合支援課　担当: 水田、松木


連絡先：03-5286-8069　　メール：� HYPERLINK "mailto:mmcjimu@list.waseda.jp" �mmcjimu@list.waseda.jp�


【申し込み方法】


申込用紙に記入後、代表者（学生の方可）からメールにてお申込みください。�＊人数の把握のため、可能な限り事前申込にご協力お願いします。研究室に所属されている学生は、研究室単位でお申し込みください。








